
W 400
WBX 1.3

1.8 - 2.0 bar

MATERIALMENGE DRUCK

Siehe Werte in der 
obigen Tabelle

100% volles Öffnen des 
Materials

Reduktion um 70%
Reduktion um 25-30% im 
Verhältnis zu den Werten 

in der obigen Tabelle

Auftragung der 
abschließenden 

Dünnschicht

Auftragung der 
Deckschicht

FÜR SYSTEME BASE 2.0 UND WAVE 2.0

25/

25/

EMPFOHLENE SPRITZPISTOLEN

FÜR SPECTRAL-SYSTEME

spectral.pl/de

HVLP/TITANIA TITANIA/CLEAR
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